


















































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20160151044A1 公开(公告)日 2016-06-02

申请号 US14/886641 申请日 2015-10-19

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 KIM YOUNGIL
SONG JONG KEUN
LEE EUNSUNG
CHO KYUNGIL
CHOI MINSEOG

发明人 KIM, YOUNGIL
SONG, JONG KEUN
LEE, EUNSUNG
CHO, KYUNGIL
CHOI, MINSEOG

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/429 A61B8/4455

优先权 1020140169983 2014-12-01 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声波探头，包括：壳体，包括：开口;和连接部分;探针透镜包括：
第一部分，通过开口暴露;第二部分，连接到壳体的连接部分，其中壳体
的连接部分和探针透镜的第二部分之一包括凹槽，和其他壳体的连接部
分中的一个和探针透镜的第二部分包括与凹槽匹配的形状，以将壳体和
探针透镜彼此连接。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5e94232d-a209-400a-bb24-027c7147f53d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056078408/publication/US2016151044A1?q=US2016151044A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220160151044%22.PGNR.&OS=DN/20160151044&RS=DN/20160151044

